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SOBRE NOS

A 3D Touch é distribuidora oficial da Bambu Lab no Brasil, especializada em solugdes de
impressao 3D para diversos segmentos, desde hobbistas até profissionais e industrias.

Com uma equipe altamente qualificada e um portfdlio que inclui as mais avangadas
impressoras 3D do mercado, a 3D Touch se posiciona como referéncia nacional,
promovendo a evolugao da fabricagao digital no Brasil.

Proposito

Democratizar o acesso aimpressao 3D, conectando técnologia de ponta a aplicagdes reais
para transformar ideias em solugdes concretas. Atuamos para tornar a inovagao mais
acessivel, confiavel e eficiente, impulsionando novos processos produtivos, educacionais
e criativos.
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A impressora 3D Bambulab Al Mini € uma versdo compacta e eficiente da linha
Bambulab, ideal para usuarios que buscam precisao e qualidade em um formato
mais portatil e acessivel. Mantendo o alto padrao de impressdo da série Al, a Al
Mini oferece excelente resolugao e detalhes, sendo perfeita para entusiastas com
espaco limitado ou que desejam uma solugcdo econémica. Com uma interface
intuitiva e compatibilidade com diversos filamentos, ela facilita a criagao de
projetos personalizados e funcionais. Seu design silencioso e eficiente em termos
de energia atornaideal para ambientes domésticos e pequenos escritorios. Espe-
cialmente adequada para iniciantes, proporcionando uma experiéncia de usuario
simplificada e eficiente.




ESPECIFICACOES /™™

Corpo
Volume de construgao: 180 x 180 x 180 mm3
Chassis: Ago + Aluminio Extrudado

Cabecote

Hotend: Todo metal

Engrenagens da extrusora: Ago endurecido

Bico: Ago inoxidavel

Temperatura maxima da extremidade quente: 300°C
Didametro do bico (incluido): 0,4 mm

Diametro do bico (opcional): 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8
mm

Cortador de filamento: Sim

Diametro do filamento: 1,75 mm

Mesa aquecida

Placa de construgdo compativel: Placa PEl Bambu
Texturizada

Placa PEI Bambu Suave Placa

PEI Bambu Dupla Textura

Temperatura maxima da placa de construgao: 80°C

Velocidade

Velocidade maxima do cabegote: 500mm/s
Aceleragao maxima do cabegote: 10.000 mm/s2
Fluxo maximo de extremidade quente: 28 mm3/s
ABS (Modelo: parede Unica 150*150 mm;
Material: Bambu ABS; Temperatura: 280°C)

Resfriamento

Ventilador de resfriamento de pegas:
Controle de Loop Fechado

Ventilador de extremidade quente:
Controle de Loop Fechado

Ventilador de resfriamento da placa MC:
Controle de Loop Fechado

Filamento Suportado
PLA, PETG, TPU, PVA: Ideal

Wi-Fi

Alcance de frequéncia: 2.412 MHz - 2.472 MHz (CE)
2.412 MHz - 2.462 MHz (FCC)

2.400 MHz - 2.483,5 MHz (SRRC)

Poténcia do Transmissor (EIRP): = 21,5 dBm (FCC)
=20 dBm (CE/SRRC)

Protocolo: IEEE 802.11b/g/n

Sensores

Cémera de monitoramento: Camera de baixa taxa (até
1080P)

Timelapse suportado

Sensor de esgotamento de filamento: Sim

Odometria de Filamento: Sim

Recuperagao de perda de energia: Sim

Sensor de emaranhado de filamento: Sim

Dimensodes Fisicas
Dimensodes: 347 x 315 x 365 mm3
Peso liquido : 5,5kg

Requisitos elétricos
Tensdo de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Poder maximo: 150 W

Eletrénicos

Mostrar: Tela de toque IPS de 2,4 polegadas 320 * 240
Conectividade: Wi-Fi, Bambu-Bus

Armazenar: Cartao MicroSD

Interface de controle: Tela sensivel ao toque, APP,
aplicativo

para PC

Controlador de movimento: Cortex M4 de nicleo duplo

Programas

Fatiador: O Bambu Studio oferece suporte a
segmentacdoes de dados de terceiros que exportam
Gcode

padréao, como SuperSlicer, PrusaSlicer e Cura, mas
algunsre-
cursos avangados podem nao ser suportados.

SO compativel com fatiador
Mac OS, Windows
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Um dos principais destaques dessa impressora € a sua capacidade de alcancar
altos niveis de detalhe em impressdes complexas, gragas a sua tecnologia
avancada de extrusao calibrando o fluxo por pressao e controle de temperatura.
Além disso, a BambulLab Al possui uma interface intuitiva e amigavel, que
facilita a configuracao e o monitoramento das impressoes. Se destaca no
mercado por combinar alta performance, versatilidade e uma experiéncia de
usuario otimizada, fazendo dela uma excelente escolha para uma ampla gama
de aplicagdes em impressao 3D.




ESPECIFI

Corpo
Volume de construgdo: 256 x 256 x 2566 mm?®
Chassis: Ago + Aluminio Extrudado

Cabecote

Hotend: Todo de metal

Engrenagens da extrusora: Ago endurecido

Bico: Ago inoxidavel

Temperatura maxima da extremidade quente: 300°C
Didmetro do bico (incluido): 0,4 mm

Diametro do bico (opcional): 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8
mm

Cortador de filamento: Sim

Diametro do filamento: 1,75 mm

Mesa aquecida

Placa de construgdo compativel: Placa PEl Bambu
Texturizada

Placa Fresca Bambu Placa

Bambu Placa de Alta Temperatura

Bambu Placa PEI de Textura Dupla

Temperatura maxima da placa de construgao: 100°C

Velocidade

Velocidade maxima do cabegote: 500mm/s
Aceleragao maxima do cabegote: 10.000 mm/s?
Fluxo maximo de extremidade quente: 28 mm?3/s
ABS (Modelo: parede Unica 150*150 mm;
Material: Bambu ABS; Temperatura: 280°C)

Resfriamento

Ventilador de resfriamento de pegas:
Controle de Loop Fechado
Ventilador de extremidade quente:
Controle de Loop Fechado

Filamento Suportado

PLA, PETG, TPU, PVA: Ideal

ABS, ASA, PC, PA, PET, Polimero Reforcado com
Fibra de Carbono/Vidro: Ndo recomendado

Sensores

Cémera de monitoramento: Camera de baixa taxa (até
1080P)

Timelapse suportado

Sensor de esgotamento de filamento: Sim

Odometria de Filamento: Sim

Recuperagao de perda de energia: Sim

Sensor de emaranhado de filamento: Sim

Dimensodes Fisicas
Dimensodes: 465 x 410 x 430 mm?
Peso liquido : 8,3kg

Requisitos Elétricos
Tensao de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Poder maximo: 1300W @220V, 350W@110V

Eletrénicos

Mostrar: Tela de toque IPS de 3,5 polegadas 320 * 240
Conectividade: Wi-Fi, Bambu-Bus

Armazenar: Cartao MicroSD

Interface de controle: Tela sensivel ao toque, APP,
aplicativo

para PC

Controlador de movimento: Cortex M4 de nicleo duplo

Programas

Fatiador: O Bambu Studio oferece suporte a
segmentacdes de dados de terceiros que exportam
Gcode

padréao, como SuperSlicer, PrusaSlicer e Cura, mas
alguns recursos avangados podem nao ser suportados.
SO compativel com fatiador: Mac OS, Windows

Wi-Fi

Alcance de frequéncia: 2.412 MHz - 2.472 MHz (CE)
2.412 MHz - 2.462 MHz (FCC)

2.400 MHz - 2.483,5 MHz (SRRC)

Poténcia do Transmissor (EIRP): = 21,5 dBm (FCC)
< 20 dBm (CE/SRRC)

Protocolo: IEEE 802.11b/g/ni
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A Bambu Lab P1S Combo é uma impressora 3D rapida, estavel e versatil, com
sistema CoreXY de alta velocidade, nivelamento automatico duplo e suporte a
até 16 materiais via AMS. O enclausuramento garante controle térmico, e o
cabecote leve com aquecedor ceramico e compensagao de vibragao assegura
precisao. Possui controle via app, timelapse, sensor de umidade e operagao
silenciosa, entregando desempenho e qualidade superiores.




- Capacidade multicor e multimaterial

- Enclausuramento elegante

- Fluxo de 32mm/s"3

- CoreXY de alta velocidade com aceleracao de 20.000 mm/s?

- Nivelamento automatico duplo da cama

- Impressao até 16 tipos de matériais ao mesmo tempo.

- Guia de carbono ultraleve no cabecote.

- Aquecedor de ceramica 40W

- Compensacgao de vibragao, garantindo a suavidade e precisao das pegas.

- Controle pelo computador e celular com os aplicativos intuitivos da Bambulab
- Gravagao de videos timelapses

- Funcao de backup no AMS: Imprima os restos de filamento.
- AMS conta com sensor de humidade.

- Processador Quad Core ARM 1.2 GHz

- 50 dB no modo silencioso

- Direct Drive

- Camera de monitoramento HD

- Mesa flexivel

- Precisao de impressao: +0,05mm

- Tecnologia: FDM

- Volume de impressao: 256 x 256 x 256 mm cubicos

- Bico: 0,4mm (ago inoxidavel)

- Hotend: Alimetal

- Temperatura maxima hotend: 300°C

- Diametro do filamento 1.75mm

- Materiais suportados: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, Ideal para PA, PC, polimero
reforcado com fibra de carbono/vidro.

- Mesa de impressao: Bambu Textured PEI Plate

- Temperatura maxima mesa aquecida: 100°C

- Velocidade maxima do cabegote: 500 mm/s

- Aceleragao maxima do cabegote: 20000 mm/s”"2

- Dimensodes: 389 x 389 x 457 mm?® Tamanho da embalagem 480 x 480 x 590 mm?,

- Peso liquido 14,13 kg, Peso bruto (AMS incluido)
22,3 kg

- Requerimentos elétricos: 100-240 VAC, 50/60 H, 1000W @220V, 350W@110V
- Tela com botao

- Fatiador: BambuStudio, OrcaSlicer, PrusaSlicer
(BambuStudios possui opgdes unicas)

E: 3D -touch®
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A Bambu Lab P2S Combo € uma impressora 3D rapida e precisa, com até 600
mm/s e aceleracdo de 20.000 mm/s?. Possui extrusora direta robusta, camara
fechada e bico em ago endurecido. O AMS 2 Pro permite impressao multimaterial,
enquanto a camera integrada, o controle via app e o fluxo dinamico automatico
garantem praticidade, estabilidade e alta qualidade nas pecas.




- Capacidade multicor e multimaterial com o AMS 2 Pro.
- Enclausuramento avangado com controle térmico otimizado.
- Fluxo de até 40 mm?3/s.

- CorchY de altissima velocidade com aceleragao de 20.000
mm/s?.

- Nivelamento automatico com calibragao de fluxo dinamica.

- Extrusora Direct Drive de alta precisao.

- Impressao com até 16 materiais por meio do AMS 2 Pro.

- Bico em ag¢o endurecido de 0,4 mm (suporta filamentos abrasivos).
- Sistema de resfriamento com “adaptive airflow”.

- Compensagao de vibragao para maior precisao e suavidade.

- Camera integrada 1080p para monitoramento e timelapses.

- Controle remoto via computador e celular pelos apps da Bambu Lab.
- AMS 2 Pro com secagem ativa e sensor de umidade.

- Fungao de backup de filamento para reduzir desperdicio.

- Interface de 22 geragao com tela sensivel ao toque de 5".

- Processamento rapido e estavel com arquitetura atualizada.

- Operacao silenciosa, ideal para uso doméstico ou profissional.
- Tecnologia: FDM

- Extrusora: Direct Drive PMSM de alta forga de extrusao

- Bico: 0,4 mm em ago endurecido

- Hotend: Allmetal

- Temperatura maxima do bico: 300°C

- Temperatura maxima da mesa: 100°C

- Mesa de impressao: Textured PEI Plate

- Volume de impressao: 256 x 256 x 256 mm

- Precisédo: £0,05 mm

- Velocidade maxima: até 600 mm/s

- Aceleragao maxima: 20.000 mm/s?

- Camera: 1080p integrada

- Materiais suportados: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PA, PA-CF, PA-GF e outros
técnicos

- Diametro do filamento: 1,75 mm

- Dimensodes da maquina: 389 x 389 x 457 mm

- Dimensdes da embalagem: 480 x 480 x 590 mm

- Peso liquido: 14,13 kg

- Peso bruto (com AMS): aprox. 22,3 kg

- Requisitos elétricos: 100-240 V, 50/60 Hz

- Controle: Tela sensivel ao toque + App Bambu Lab

- Fatiadores compativeis: Bambu Studio, OrcaSlicer, PrusaSlicer

E: 3D -touch®
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Bambu Lab

A Bambu Lab P2S Combo é uma impressora 3D rapida e precisa, com até 600
mm/s e aceleragdo de 20.000 mm/s?. Possui extrusora direta robusta, camara
fechada e bico em ago endurecido. O AMS 2 Pro permite impressao multimaterial,
enquanto a camera integrada, o controle via app e o fluxo dindmico automatico
garantem praticidade, estabilidade e alta qualidade nas pegas.




ESPECIF

Estrutura

Volume de Construgdo (LxPxA): 256%256%256 mm?
Chassis: Ago

Enclausuramento: Aluminio e vidro

Cabecgote

Hot End: All metal

Engrenagens Extrusoras: Ago

Bocal: Ago endurecido

Temperatura maxima de extrusdo: 300°C
Diametro do bico: 0,4 mm

Cortador de Filamento: Sim

Diametro do Filamento: 1,75 mm

Mesa

Placa de construgao: Placa PEl dupla face
texturizada Bambu

Temperatura maxima da mesa: 110°C

Velocidade
Velocidade maxima de impressdo: 500 mm/s
Aceleragdao Maxima: 20 m/s?

Resfriamento

Ventilador de resfriamento parcial: Controle de
Circuito Fechado

Ventilador Hot End: Controle de Circuito Fechado

Filamentos Suportados

PLA, PETG, TPU, PVA, PET (Ideal)

PA, PC, ABS, ASA (Capaz)

Polimero reforgado com fibra de carbono/vidro
(Nao recomendado)

Sensores

Bambu Micro Lidar: Sim

Camera de Monitoramento: Camera de baixa taxa
1920 x 1080/

0,5fps

Sensor de fim de filamento: Sim

Odometria do Filamento: Com AMS
Recuperagao de perda de energia: Sim

Dimensdes Fisicas
Dimensodes (LxPxA): 389x389x458 mm?
Peso liquido: 14,13kg

Pardmetros elétricos

Tensao de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Poder maximo: 1000W @220V, 350W@110V
Poténcia de saida: USB 5V/1,5A

Eletrénicos

Tela: Tela de 5 polegadas 1280 x 720

Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, Bambu-Bus
Armazenamento: Interno de 4GB e leitor Cartao Micro
SD Processador

de Aplicativos: Quad ARM A71,2 GHz

Interface de controle: Botao, APP, Aplicativo para PC
Controlador de movimento: Cortex M4 de nucleo duplo

Programas

Fatiador: Bambu Studio (Oferece suporte a fatiadores
de terceiros

que exportam cddigo G padrdao, como Superslicer,
Prusaslicer e Cura, mas alguns recursos avangados
podem nao

ser suportados)

Slicer com suporte operacional: Mac OS, Windows
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A Bambu Lab X1E foi desenvolvida para profissionais e aplicagdes de engenharia
que exigem precisao, estabilidade e integragao avancada. Com porta Ethernet
dedicada, a impressora se conecta facilmente a redes corporativas, garantindo
fluxo de trabalho seguro e continuo. Seu sistema robusto de filtragem remove
particulas e COVs, mantendo o ambiente limpo. A cdmara aquecida com controle
ativo atinge até 60°C, oferecendo maior confiabilidade em materiais sensiveis. Ja
o bico chega a 320°C, permitindo o uso de uma ampla gama de polimeros de
engenharia, tornando a X1E ideal para prototipagem técnica e produgao funcional
em ambientes exigentes.

Bambu Lab



ESPECIFICACOES

Estrutura

Volume de Construgao (LxPxA): 256%¥256%256 mm?
Chassis: Ago

Enclausuramento: Aluminio e vidro

Cabecgote

Hot End: All metal

Engrenagens Extrusoras: Ago

Bocal: Ago endurecido

Temperatura maxima de extrusao: 300°C
Diametro do bico: 0,4 mm

Cortador de Filamento: Sim

Diametro do Filamento: 1,75 mm

Mesa

Placa de construgao: Placa PEI dupla face
texturizada Bambu

Temperatura maxima da mesa: 110°C

Velocidade
Velocidade maxima de impressao: 500 mm/s
Aceleragao Maxima: 20 m/s?

Resfriamento

Ventilador de resfriamento parcial: Controle de
Circuito Fechado

Ventilador Hot End: Controle de Circuito Fechado

Filamentos Suportados

PLA, PETG, TPU, PVA, PET (Ideal)

PA, PC, ABS, ASA (Capaz)

Polimero reforgado com fibra de carbono/vidro
(Nao recomendado)

E=r= ><1E

Sensores

Bambu Micro Lidar: Sim

Camera de Monitoramento: Camera de baixa taxa 1920
x1080/0,5 fps

Sensor de fim de filamento: Sim

Odometria do Filamento: Com AMS

Recuperagao de perda de energia: Sim

Dimensdes Fisicas
Dimensodes (LxPxA): 389x389x458 mm?
Peso liquido: 14,13kg

Parametros elétricos

Tensao de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Poder maximo: 1000W@220V, 350W@110V
Poténcia de saida: USB 5V/1,5A

EletrOnicos

Tela: Tela de 5 polegadas 1280 x 720

Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, Bambu-Bus
Armazenamento: Interno de 4GB e leitor Cartao Micro
SD Processador de Aplicativos: Quad ARM A71,2 GHz
Interface de controle: Botao, APP, Aplicativo para PC
Controlador de movimento: Cortex M4 de nuicleo duplo

Programas

Fatiador: Bambu Studio (Oferece suporte a fatiadores
de terceiros que exportam cédigo G padréo, como
Superslicer, Prusaslicer e Cura, mas alguns recursos
avangados podem nao ser suportados) Slicer com
suporte operacional: Mac OS, Windows
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ESPECIFICACOES

H2D

Corpo

Impressdo com um Unico bico: 325%320%325 mm?;
Impressdo com dois bicos: 300%¥320*325 mm?3;
Volume total para dois bicos: 350%320%325 mm?;
Janelas de seguranga a laser: Equipado com Laser;
Edition, o H2D normal pode ser atualizado através
do Laser Upgrade Kit;

Bomba de assisténcia de ar: Equipado com Laser
Edition, o H2D normal pode ser atualizado através
do Laser Upgrade Kit;

Dimensdes fisicas
Dimensoes fisicas: 492*514*626 mm?;
Peso liquido: 31 kg;

Cabecote

Hotend: Todo metal;

Engrenagem Extrusora: Ago temperado;

Bocal: Ago temperado;

Temperatura maxima do bico: 350 °C;

Diametro do bico incluido: 0,4 milimetros;
Diametro do bico suportado: 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6
mm, 0,8 mm;

Diametro do filamento: 1,75 milimetros;

Motor Extrusor: Motor sincrono de ima permanente
de alta precisao Bambu Lab;

Mesa aquecida

Placa de construgdo compativel: Placa PEI
texturizada, placa PEl lisa;

Temperatura maxima da placa de construgdo:120°C;

Velocidade

Velocidade maxima do cabegote: 1000 mm/s;
Aceleragdo maxima do cabegote: 20.000 mm/s?;
Fluxo maximo para Hotend (Hotend de fluxo
padrao):

40 mm?/s (Parametros de teste: modelo redondo de
250 mm com

uma Unica parede externa; Bambu Lab ABS;
temperatura de impressao

de 280 °C)

Fluxo maximo para Hotend (Hotend de alto fluxo
opcional): 65mm?3/s (Parametros de teste: modelo
redondo de 250 mm com

uma Unica parede externa; Bambu Lab ABS;
temperatura de impressao

de 280 °C);

Controle de temperatura da camara
Aquecimento de camara ativa: Suportado;
Temperatura Maxima: 65 °C;

Tipo de filamento suportado

PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PLA
reforcado

com fibra de carbono/vidro, PETG, PA, PET, PC, ABS,
ASA, PPA-CF/GF,

PPS, PPS-CF/GF;

Sensores

Camera de visualizagdo ao vivo: Integrado; 1920*1080;
Camera de bico: Integrado; 1920*1080;

Camera BirdsEye: Integrado; 3264*2448 (Equipado com
edigao laser);

Camera Toolhead: Integrado; 1920*1080;

Sensor de porta: Suportado;

Sensor de esgotamento do filamento: Suportado;
Sensor de emaranhamento de filamento: Suportado;
Odometria de filamento: Suportado com AMS;
Recuperacao de perda de energia: Suportado;

Requisitos elétricos

Tensdo de entrada: 100-120 VCA / 200-240 VCA,
50/60Hz;

Poder maximo: 200 W a 220V /1320Wa 110 V;

EletrOnica

Tela sensivel ao toque de 5 polegadas 720*1280;
Armazenar: Porta EMMC e USB de 8 GB integrada;
Interface de controle: Tela sensivel ao toque, aplicativo
movel, aplicativo para PC;

Unidade de Processamento Neural: 2 TOPS;

Software

Fatiador e Software: Bambu Studio, Bambu Suite,
Bambu Handy

Suporta segmentadores de terceiros que exportam
cddigo G padrao, como Super Slicer, PrusaSlicer e Cura,
mas certos recursos avangados podem nao ser
suportados;

Sistema operacional suportado: MacOS, Windows;

Wi-Fi

Alcance de frequéncia: 2412-2472 MHz, 5150-5850 MHz
(FCCICE)

2400-2483,5 MHz, 5150-5850 MHz (SRRC)

Poténcia do Transmissor (EIRP): 2,4 GHz: <23 dBm (FCC);
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ESPECIFICACOES

Corpo

Sistema de extrusao leve e de alta performance
Estrutura: Liga metalica e polimeros de engenharia
Compatibilidade de materiais: PLA, PETG, TPU, PVA,
ABS, ASA,

PC, PA, PET; filamentos reforgcados com fibra de
vidro ou carbono

Temperatura maxima do hotend: 320°C

Controle térmico otimizado para estabilidade de
fluxo

Design modular para manutengao rapida

Aquecimento

Aquecimento do bloco rapido e uniforme

Sensor térmico integrado de alta precisdao
Reducao de variagdes térmicas em longas
impressoes

Resfriamento

Ventilador dedicado ao resfriamento do dissipador
Gestao de fluxo de ar para evitar refluxo térmico
Ventilador de pega recomendado: Tipo axial de alta
eficiéncia

Cabecote / Hotend

Hotend totalmente metalico

Engrenagens de extrusao de alta precisao

Bico padrao: 0,4 mm

Opcgodes de bico: 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
Diametro do filamento: 1,75 mm

Extrusor otimizado para retragdes rapidas e fluxo
estavel

Sistema anti-entupimento aprimorado

Sensores

Sensor de monitoramento térmico
Deteccao de falhas de extrusao

Leitura estavel de temperatura para ajuste
automatico

H2S

Dimensdes e Peso

Peso aproximado do conjunto: Baixo, favorecendo
aceleragao

Design compacto para minimizar inércia

Requisitos de Operagao

Compativel com impressoras de alta velocidade
Temperatura recomendada para operagao estavel:
200-300°C

Suporte a impressdo continua prolongada

Eletrénicos

Aqguecedor de alta eficiéncia

Termistor de resposta rapida

Conectividade integrada ao sistema da impressora

Programas
Totalmente compativel com Bambu Studio
Suporte a ajustes avangados de fluxo e retragao
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ESPECIFICACOES

H2C

Corpo

Sistema de extrusao leve e de alta performance
Estrutura: Liga metalica e polimeros de engenharia
Compatibilidade de materiais: PLA, PETG, TPU, PVA,
ABS, ASA,

PC, PA, PET; filamentos reforgcados com fibra de
vidro ou carbono

Temperatura maxima do hotend: 320°C

Controle térmico otimizado para estabilidade de
fluxo

Design modular para manutengao rapida

Aquecimento

Aquecimento do bloco rapido e uniforme

Sensor térmico integrado de alta precisao
Redugéao de variagdes térmicas em longas
impressoes

Resfriamento

Ventilador dedicado ao resfriamento do dissipador
Gestao de fluxo de ar para evitar refluxo térmico
Ventilador de pega recomendado: Tipo axial de alta
eficiéncia

Cabecgote / Hotend

Hotend totalmente metalico

Engrenagens de extrusao de alta precisao

Bico padrdo: 0,4 mm

Opgodes de bico: 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
Diametro do filamento: 1,756 mm

Extrusor otimizado para retragdes rapidas e fluxo
estavel

Sistema anti-entupimento aprimorado

Sensores

Sensor de monitoramento térmico
Deteccao de falhas de extrusao

Leitura estavel de temperatura para ajuste
automatico

Dimensdes e Peso

Peso aproximado do conjunto: Baixo, favorecendo
aceleragao

Design compacto para minimizar inércia

Requisitos de Operagao

Compativel com impressoras de alta velocidade
Temperatura recomendada para operagao estavel:
200-300°C

Suporte a impressdo continua prolongada

EletrOnicos

Aquecedor de alta eficiéncia

Termistor de resposta rapida

Conectividade integrada ao sistema da impressora

Programas
Totalmente compativel com Bambu Studio
Suporte a ajustes avangados de fluxo e retragao
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ESPECIFICACOES

LASER 10W
& 40W

Tipo de laser: Laser semicondutor

Comprimento de onda do laser: Laser de gravagao:
455 nm £ 5 nm Luz azul Laser de medigao de altura:
850 nm £ 5 nm Luz infravermelha
Poténciadolaser: TOW +TW; 40 W £ 2 W
Dimensao do ponto de laser: 10 W: 0,03 mm * 0,14
mm; 40 W: 0,14 mm * 0,2 mm

Temperatura de trabalho: 0 °C-35°C

Velocidade maxima de gravagao: 10 W: 400 mm/s;
40 W: 1000 mm/s

Espessura maxima de corte: TOW: 5 mm; 40W: 15
mm (compensado de tilia)

Classe de seguranca a laser para médulo laser:
Classe 4

Classe geral de seguranga do laser: Classe 1
Areade Gravagdo: 10 W: 310 mm * 270 mm; 40 W:
310 mm * 250 mm

Precisao de posicionamento XY: < 0,3 mm

Método de medigao de altura Z: Micro Lidar
Precisdo de medigao de altura Z: £ 0,1 mm
Deteccao de chamas: Suportado

Deteccao de temperatura: Suportado

Sensor de porta: Suportado

Detecgao de instalagdo de mddulo laser: Suportado
Chave de seguranga: Incluido

Diametro externo do adaptador de tubo de
ventilagao:

100 milimetros

Tipo de material suportado: Madeira, borracha,
chapa metalica, couro, acrilico escuro, pedra e
muito mais

. Médulo de corte

_ Areade corte: 300%285 mm?

Area de desenho: 300%255 mm?

Diametro da caneta suportado: 10,5 mm-12,5 mm
Tipo de tapete de corte: Tapetes de corte LightGrip e
StrongGrip

Tipo de lamina: 45°*0,35 mm

Faixa de pressdo dalamina: 50 gf-600 gf

Espessura maxima de corte: 0,5 milimetros
Reconhecimento de 1amina e caneta: Suportado
Detecgao do tipo de tapete de corte: Suportado
Tipo de imagem suportado: Imagens bitmap e vetoriais
Tipo de material suportado: Papel, vinil, couro e
muito mais

Impressoras compativeis: H2D, H2S e H2C
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